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Hersteller-Teilenummer:

ROHM

SEMICONDUCTOR

Hersteller / Marke:
Teil der Beschreibung:
Datenblatter:

RoHs Status:

BU3076HFV-TR
LAPIS Semiconductor

IC CLOCK GEN 1CH HVSOF6
G BU3076HFV-TR.pdf

Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand: New original, 137361 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong
Versandweq: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product detalils.
Teilenummer BU3076HFV-TR

Hersteller LAPIS Semiconductor
Beschreibung IC CLOCK GEN 1CH HVSOF6
Integrierte Schaltungen (ICs) > Uhr / Timing -
S 6= 1= To o 1=
Teilstatus 137361 pcs Stock
Serie -

Supplier Device-Gehause HVSOF6
Zahderschatteise o
spannungsversorgung 285V~36V
Cmsgae Gock
Hauptewesk Dighal Cameras
Bngang Gock
T Yes
Vermainis - Engang: Ausgang 5
Difirencial - Eingang: Ausgang NoNo

Verpackung Tape & Reel (TR)

BU3076HFV-TR ist neu im Original, Suche BU3076HFV-TR Datenblatter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie BU3076HFV-TR LAPIS Semiconductor mit Garantie und
Vertrauen. Anfrage BU3076HFV-TR: Info@Y-1C.com
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Mehr

{¥ 04025C121JAT2A

4~ BU3073HFV-TR

{¥ BU3087FV-E2

D BU30OTD3WG-TL

=> BU31TD2WNVX-TL

=== BU32TA2WHFV-TR

{¥ BU32UC3WG-TR

4+ BU33TD2WNVX

{¥ BU33TD4WNVX-TL

== GRM3196T2A560JD01D
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D BU33SD5WG

{¥ BU33TD2WNVX-TL
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D BU3081FV-E2
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4+ BU31TA2WHFV

{¥ BUS1TD3WG-TR

D BU32TD2WNVX
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== BU33TD3WG-GTR
{¥ BU3BUASBWNVX-TL
4~ RQ5L020SN
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$ BU3086FV-TE2
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